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集成电路用磷铜阳极

1 范围

本标准规定了集成电路用磷铜阳极(以下简称:磷铜阳极)的要求、试验方法、检验规则及标志、包
装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于集成电路用的各类磷铜阳极产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3177 产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验

GB/T5121.2 铜及铜合金化学分析方法 第2部分:磷含量的测定

GB/T5121.4 铜及铜合金化学分析方法 第4部分:碳、硫含量的测定

GB/T5121.28  铜及铜合金化学分析方法 第28部分:铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、
锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体 质谱法

GB/T14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

YS/T347 铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T922 高纯铜化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

磷铜阳极 phosphorizedcopperanode
在集成电路中采用电化学电镀工艺制备高纯铜金属镀层的阳极。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 磷铜阳极按形状分为圆形、矩形和异形(如三角形、环形等),示意图见图1。

     a) 圆形 b) 矩形 c) 环形     

图1 磷铜阳极形状示意图
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